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Mercadoria: Circuito integrado eletrbnico monolitico controbad

contendo microprocessador, memorias e outros coempes, todos
criados na massa do material semicondutor, mor(iatto€, encapsulado
no seu involucro de plastico e provido das suaexies elétricas com
aparéncia de um circuito impresso), do tipo utilzam cartéo inteligente,
apresentado em uma tira com duas fileiras conteinceysos circuitos e
acondicionada em carretel (“rolo de chips”), teamente denominado
"maodulo microchip para cartdo smartcard”.

Dispositivos Legais RGI 1 (Nota 9 b) do Capitulo 85 e texto da pasica
85.42), RGI 6 (textos das subposicoes 8542.3 e.8b42 RGC 1 (texto
do item 8542.31.90) da NCM constante da TEC, apl@ysela Resolugéo
Camex n° 125, de 2016, e da Tipi, aprovada peladdea® 8.950, de
2016, IN RFB n° 1.459, de 2014, e subsidios eximidas Nesh,
aprovadas pelo Decreto no 435, de 1992, e atuakzpdla IN RFB no
807, de 2008, e alteracbes posteriores.
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Fundamentos

2. Trata-se de circuito integrado eletrébnico mdmai controlador, contendo

microprocessador, memadrias e outros componente®s tariados na massa do material
semicondutor, montado (isto é, encapsulado no reelucro de plastico e provido das suas
conexdes elétricas com aparéncia de um circuitordss), do tipo utilizado em cartdo
inteligente, apresentado em uma tira com duasrddeicontendo diversos circuitos e
acondicionada em carretel (“rolo de chips”), teanmiente denominado "md&dulo microchip
para cartdo smartcard".

3. A classificagao fiscal de mercadorias fundamsataconforme o caso, nas Regras
Gerais para a Interpretacdo do Sistema Harmoni@@®) da Convencao Internacional sobre
o Sistema Harmonizado de Designhacéo e de Coditicde&dMercadorias, nas Regras Gerais
Complementares do Mercosul (RGC), nas Regras Geoanyplementares da Tipi (RGC/Tipi),
nos pareceres de classificagdo do Comité do Sisktam@aonizado da Organizacdo Mundial
das Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, esidisniamente, nas Notas Explicativas
do Sistema Harmonizado (Nesh).

4, A RGI 1, aplichvel em todos os casos, dispfe aguétulos das Sec¢bes, Capitulos e
Subcapitulos tém apenas valor indicativo: parafeitos legais, a classificacdo € determinada
pelos textos das posicdes e das notas de SecaGapialo e, desde que ndo sejam contrarias
aos textos das referidas posicdes e notas, pelb2 RG.

5. A primeira vista, existem duas posi¢ées da NGMngenclatura Comum do Mercosul)
passiveis de abarcar o "Chip para Cartédo Inteljentposicdo 85.23 onde estao literalmente
enquadrados os "Cart0es inteligentes ("smart cdrdsa posicdo 85.42 que compreende 0s
"Circuitos integrados eletrénicos".

6. A definicdo da expresséo "cartOes inteligertesdrt cards")" que consta na descri¢cao
da posicao 85.23 encontra-se na Nota 5 b) do Qa8 verbis:

5-. Na acepcéo da posicéo 85.23:

a)

b) entende-se por cartdes inteligentes ("smart €gras cartbes que

comportem, embebidos na massa, um ou mais circutegrados eletrénicos
(um microprocessador, uma memoria de acesso aleat®RAM) ou uma
memoaria somente de leitura (ROM)), em forma deschistes cartdes podem
apresentar-se munidos de contatos, de uma targtapimagnética ou de uma
antena embebida, mas ndo contém outros elementosircigito ativos ou
passivos.

7. Ja a definicAo da expressdo "circuitos integradwm acepcdo da posicdo 85.42
encontra-se na Nota 9 do Capitulo 85:

9.- Na acepcéo das posicdes 85.41 e 85.42, coasidee:
(...)

b) Circuitos integrados:
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19) Os circuitos integrados monoliticos em que lesnentos do circuito

(diodos, transistores, resisténcias, condensadoneitancias, etc.) sdo criados
essencialmente na massa e a superficie de um alatmicondutor (por

exemplo, silicio impurificado (dopado), arseniete dalio, silicio-germanio,

fosfeto de indio), formando um todo indissociavel;

(..)

Na classificacdo dos artigos definidos na preseMtta, as posicbes 85.41 e
85.42 tém prioridade sobre qualquer outra posic@&Nbmenclatura, exceto a
posicao 85.23, suscetivel de os incluir, em padicem razao de sua funcao.

8. Normalmente a posicdo 85.42 tem precedénciae sabrdemais posicoes da NCM,
entretanto essa precedéncia inexiste para os pdatposicéo 85.23.

9. Analisando-se atentamente os dizeres da Nota), Scdnstata-se que o “cartdo

inteligente” é um cartdo propriamente dito (pornegl®, um cartdo de crédito) que contém
embutido obrigatoriamente pelo menos um CI (miaoessador e/ou memoria) em forma de
chip. Ademais, esse cartdo pode conter contatoicek® tarja magnética ou antena embebida,
mas nao pode conter outros elementos de circ@tmeletronico.

10. Em outras palavras, essa Nota 5 descreve uthitprde estagio industrial posterior ao
do componente consultado. O cartdo descrito € vaupy que incorpora um circuito integrado
idéntico ao sob analise. Portanto sdo artigosntiisti

11. Poder-se-ia pensar em dizer que o artigo sadutta ja € um "cartao inteligente”, quica
um cartdo incompleto, visto que ja possui as carticas essenciais de um cartéo inteligente.
"Inteligente” realmente ele ja é, afinal trata-se mnicroprocessador de alta tecnologia, mas
ainda nao é cartdo, e essa é uma condicdo obigyptya denominar na NCM uma mercadoria
como "cartdo inteligente" (essa obrigatoriedadé egplicitada na Nota 5). Assim, neste caso
ndo é aplicavel a RGI 2 a), que diz que um artigadeterminada posi¢do abrange esse artigo
mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresemtestado em que se encontra, as
caracteristicas essenciais do artigo completo abaaio.

12. Passamos entdo a examinar a possibilidade qiedmar o produto na posicdo 85.42
como circuito integrado eletrénico.

13.  As Notas Explicativas do Sistema Harmonizades(i), aprovadas pelo Decreto n° 435,
de 28 de janeiro de 1992 e com seu texto atualipatioinstrucdo Normativa RFB n° 807, de

11 de janeiro de 2008 (Suplemento ao Diario OfidmlUnido de 7 de fevereiro de 2008), e

atualizacdes posteriores, relativas aos produtgmsigéo 85.42, assim descrevem 0s circuitos
integrados monoliticos, verbis:

Os circuitos integrados monoliticos sdo microestras nas quais os elementos
de circuito (diodos, transistores, resisténciaspastancias, indutancias, etc.)
sdo criados na massa (essencialmente) e na superfie um material
semicondutor, mesmo composto (silicio dopado, pemelo) e formam entdo um
todo indissociavel. Os circuitos integrados mommd podem ser digitais,
lineares (analdgicos) ou digitais-analégicos.

Os circuitos integrados monoliticos podem apregesga
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1°) Montados, isto é, ja providos das suas conex@@sapsulados ou néo
nos seus involucros de metal, de ceramica ou datipta Estes invélucros podem
ter, por exemplo, a forma de cilindros ou de paepéedos;

2°) Ndo montados, isto €, sob a forma de micromtapl (chips),
frequentemente retangulares, em geral de algurisnetitos de lado;

39 Sob a forma de discos (wafers) ainda ndo cadagin microplaquetas
(chips).

Podem citar-se como circuitos integrados monol#ico

19) Os semicondutores de 6xido metélico (tecnolbyxs);
2°) Os circuitos obtidos por tecnologia bipolar;
39 Os circuitos obtidos pela associacdo das temyias MOS e bipolar

(tecnologia BIMOS).

14. O produto em tela atende tanto aos dizeresotka :Nb) do Capitulo 85, reproduzida no
item 5 acima, quanto aos esclarecimentos deseraedNesh retro. Portanto, o produto pode
ser considerado um circuito integrado eletrénico.

15. Observando-se as partes constitutivas do praautandlise, constata-se que ele possui
as mesmas partes de um circuito integrado eletsémigntado nos formatos tradicionais, a
saber: microplaqueta (chip propriamente dito), gbre elétricas, microfios que interligam a
microplagueta as conexdes elétricas e encapsulam&naixo, imagens de alguns chips com
montagem tradicional:

Microplaqueta
Encapsulamento superior

CONNECTING
WIRE

BASE PLATE

TERMINAL
PINS

Monolithic IC in Can-Type Enclosure

16. Comparando-se as partes dessas montagensotmagiccom as partes da montagem do
chip em andlise, verifica-se que todos possuenepatuivalentes, apenas sdo alteradas as
formas e/ou dureza de cada parte integrante. Aedif@a que mais chama a atencdo séo as
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conexdes elétricas, que nos chips com montagencitiadl sdo no formato de pinos (imagens
do item acima) ou sdo para montagem em superf@MD], enquanto que no produto
consultado s&o superficies obtidas possivelmenia psesma tecnologia utilizada na
fabricacéo de placas de circuito impresso.

17. O fato de uma das faces do chip montado seelsante a uma placa de circuito

impresso (PCI) néo implica que a microplaqueta esiatada em uma PCI. Essa PCI é, na
realidade, o lado inferior do encapsulamento d@ ¢ara cartdo inteligente, e equivale ao
conjunto das conexdes elétricas de um encapsulartradicional.

18. Pelo exposto, conclui-se que o chip para cain@sigente objeto desta consulta
classifica-se na posicao 85.42 da NCM por aplicalgéBGl 1.

19. A posicao 85.42 se desdobra em subposi¢cdesnei nivel:

85.42 Circuitos integrados eletrénicos.
8542.3 - Circuitos integrados eletrdnicos:
8542.90 - Partes

20. A RGI 6, em sua primeira parte, estabelece ajatassificacdo de mercadorias nas
subposi¢cdes de uma mesma posicao € determinadappa@feitos legais, pelos textos dessas
subposicdes e das Notas de Subposicao respediivesvez que se trata de circuito integrado
eletrénico, a mercadoria sob consulta esta inclo@subposicdo de primeiro nivel 8542.3, que
se subdivide em subposi¢des de segundo nivel:

8542.3 - Circuitos integrados eletrdnicos:

8542.31 -- Processadores e controladores, mesmo combinados com
mem@rias, conversores, circuitos l6gicos, amplificadores,
circuitos temporizadores e de sincronizag&o, ou outros circuitos

8542.32 -- Memorias
8542.33 -- Amplificadores
8542.39 -- Qutros

21. O CI sob analise é basicamente um controlagimbmado com memadrias e se inclui,
por isso, na subposicéo de segundo nivel 8542u&lpgssui desdobramentos regionais:

8542.31 -- Processadores e controladores, mesmo combinados com
mem@rias, conversores, circuitos l6gicos, amplificadores,
circuitos temporizadores e de sincronizagdo, ou outros circuitos

8542.31.10 N&o montados

8542.31.20 Montados, proprios para montagem em superficie (SMD -
Surface Mounted Device)

8542.31.90 Qutros

22. A classificagdo nos desdobramentos regionaiso®andada pela Regra Geral
Complementar 1 da NCM. Essa Regra determina quenieel de itens e subitens, a
classificacdo é realizada pelas Regras Geraissden$ Harmonizado.

23.  Visto que se trata de Cl montado, porém nda pantagem em superficie (SMD),
classifica-se no item 8542.31.90.

Conclusao

24. Com base nas Regras Gerais para Interpretacdstgma Harmonizado RGI 1 (Nota 9
b) do Capitulo 85 e texto da posicéo 85.42), R@éstos da subposi¢cbes 8542.3 e 8542.31) e
na Regra Geral Complementar da Nomenclatura ConuMeaicosul RGC 1 (texto do item
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8542.31.90) da Nomenclatura Comum do Mercosul (NGidhstante da Tarifa Externa
Comum (TEC), aprovada pela Resolucdo Camex n.°de22016, e da Tabela de Incidéncia
do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tigprovada pelo Decreto n.° 8.950, de 2016,
na IN RFB n°® 1.459, de 2014, e em subsidios extsatths Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado (Nesh), aprovadas pelo Decrét@3b, de 1992, e atualizadas pela Instrucéo
Normativa RFB A 807, de 2008, e alteracdes posteriores, o artigasnsulta classifica-se no
coédigo NCM8542.31.90

Ordem de Intimacao

Aprovada a Solucdo de Consulta pela 32 Turma, itwiast pela Portaria RFB n° 1.921,
de 13 de abril de 2017, a sessdo de 14 de setadvb?017. Divulgue-se e publique-se nos
termos do art. 28 da Instrugédo Normativa RFB.A%4, de 8 de maio de 2014.

Remeta-se 0 presente processo para ciéncia desséelo e demais providéncias
cabiveis.
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